Sistema de tomografia
axial computarizada (TAC)

. Como ampliar los métodos de inspeccion industrial?

Los ensayos no destructivos
(END o NDT -non destructive
testing-) implican un dafno
imperceptible en los objetos
que se quieren analizar.

Se basan en la aplicacion de
una senal: ondas electromag-
néticas, acusticas, elasticas,
emision de particulas, capila-
ridad, absorcion o cualquier
prueba que no implique un
dano considerable en la
muestra.

La radiografia industrial es
una sub-especialidad de

o : - : o ensayo no destructivo, que
Técnica aplicada para la evaluacion no destructiva de circuitos utiliza la radiacién para

integrados, piezas, alimentos, etc.

Radiografia industrial

penetrar en un objeto y regis-
trar laimagen en una pelicula.

Problematica

Existe la necesidad de disefar sistemas de gran tamano, que “Los rayos X y jamma tienen
permitan obtener una representacion 3D del objeto estudiado, y la capacidad de penetrar los
que mejore la exactitud de los datos acerca del estado de la materiales incluso aquellgs
variable a medir que no absorben la luz”
Ventajas genéricas “Las porciones mas gruesas
Permite obtener informacién acerca de la estructura interna se'veran como |mage_nes L
del objeto sin dafarlo y aporta informacion a cerca de su mas claras en la radiografia
tamano, forma, densidad, diferentes materiales, su cuantifi- . ) o
cacion geométrica o defectos internos. Asi mismo su coste es A través de esta técnica
mas barato que los ensayos destructivos. muchas imégenes de rayos X
obtenidas a partir de diferentes
Ventajas diferenciales del proyecto angulos son combinadas para

hacer una representacion 3D”

- Sistema adaptado a las necesidades de cada cliente.

- El tamano del sistema, permite piezas grandes.

- La resolucién del mismo. Aportacion

- Velocidad superior en la obtencién de la reconstruccion.

. L La investigacion de la USC permite:
- Aporta informacion interna y externa de la estructura, d P

permitiendo observar posibles defectos y localizarlos con visualizar imagenes en tamanos
precisién, en especial en piezas de geometrias complejas. muy pequenos.

Adaptar todos los pardmetros que se

- Comprime varias tecnologias, tales como sistemas de .
analizan.

adquisicion de rayos X o software de reconstruccion de
imagenes.



ENFOQUE HIBRIDACION DE TECNOLOGIAS

Implementacion de un sistema
de TAC

El funcionamiento del escaner
consiste en la radiciacion al
instante de rayos X sobre la
pieza a estudiar. A continuacion,
el detector registra la senal que
devuelve el haz al atravesarla en
distintos dngulos. Una vez
acabado el proceso resulta una

matriz de datos que se recons- vy : P ‘T
truye. De esta forma, tenemos r N o ’jz' ﬂ.,—“"
una imagen en 2D, un corte. e E:{._’.r"_ ‘
Uniendo todos los cortes se * ~ .lf'"- >

hace la reconstruccion en 3D. EL

interés reside en obtener infor- Tomograﬁa AXlal Computerlzada

macion sobre el interior de los Ilustracién:imagen de TAC mas grande de Espafia, fabricado por el
objetos a analizar. grupo de investigacion para el instituto catalaan de Paleontologia

“La proteccion radiologic esta asegurada “Los sistemas TAC obtienen las mayores
en un binker perfectamente blindado” rentas en el mercado de dispositivos
de rayos X, con un retorno de 44,8%"

APLICACIONES

Ademas de los cambios en los procesos industria- Algunos ejemplos de aplicaciones son el analisis
les que requieren procesos de control de calidad de fallos, verificaciones de ensamblados y solda-
en la cadena productiva, han surgido nuevos duras (supervision de marcos de aluminio para
sectores que demandan mas servicios de ensayos puertas y ventanas u observacion de culers en los
no destructivos, como el automavil, la construc- automoviles), geometrias complejas y ensamblajes
cion naval, la aeronautica y la restauracion de constituidos por diferentes materiales, analisis de
arte o el sector alimentario. materiales (en aerondutica, se busca que un

material compuesto como la resina sea homogé-
neo para evitar burbujas; también en patrimonio,
la visualizacion interna de tallas de madera o para
inspeccionar fésiles), analisis de productos médi-
cos o farmacéuticos, proceso de analisis de
calidad o analisis de contaminacion.

Tambien existen areas emergentes tales como la
inspeccidn alimentaria, la seguridad, el &nalisis de
circuitos integrados, la arqueologia y patrimonio
artistico, desarrollo de nuevos materiales, aplica-
ciones militares o analisis de infraestructuras.

Datos de contacto Equipos de.investigacion

TELEFONO: 900 100981 - E-MAIL: info@vtransfer.org Laboratorio de Investigacion en

DIRECCION: Edificio Emprendia - Campus Vida Imagen Radiologica
17782 Santiago de Compostela Universidad de Santiago de Compostela

www.vtransfer.org (el proyecto supone la colaboracidn entre
centros tecnoldgicos, universidades y empresas)



